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2. Leitungsstruktur

2.2.8. Arbeitsrichtung Technologi e rechentechnischer Erzeugnisse

Berichterstatter: H. Hesse mit K. Meinl, H. Wolter [7].

2.2.8.1 Entwicklung der beteiligten Struktureinheiten
Grundung von E7 im Jahre 1972 und Entwicklung bis 1987

Das Fachgebiet Technologie wurde durch Ubernahme der Kapazitaten des Inge-
nieurbiros fir Rationalisierung des Direktors fur Technik und der technologischen Ka-
pazitaten des Fachgebiets E 1 des ZFT sowie des Musterbaues des ZFT am 1.1.1972

gebildet.

Bei der Grindung existierten die Fachbereiche E71 bis E75, spater kamen E76 und

E77 dazu.

Die Konzentration erfolgte im Hauptgeb&aude Leningrader Straf3e Atrium | und fiir den

Prifmittelbau in Radeberg.

Bis 1987 entwickelte sich die Struktur von E7 entsprechend der Anforderungen der

technischen Entwicklung.

StE Benennung

Hauptaktivitaten

Leiter

E7 Fachgebiet Technologie

1.1.72...31.12. 78:
H. Wolter

1.1.78...28.02 81: Dr.R.
Naumann

1.3.81...31..03.87 Dr.H.
Hesse

E71 | Abt. Erzeugnistechnologie Querschnittsfragen E. Greuner
und Grundsatzfragen
E72 | FB Technologie Mechan. Technologien, 1.1.72...31.01. 75: Dr. K.
mechanischer Baugruppen | Verpackung, Transport, Meinl
Ratiomittelkonstruktion Ab 1.2, 75:
H.-B. Weidauer
E73 | FB Technologie Technologien und Bis 31.12.1977:
elektronischer Baugruppen | Ausriistungen fiir Leiterplatten- | Dr- R. Naumann
Bestlickung, -Léten, - Ab 1.1.1978:
R(_eparatur, Dannschichttechnol. | p; 4. Hoeger
(bis 1970)
E74 | FB Pruftechnologie Priftechnologie und G. Berthold

Prufmittelentwicklung
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2. Leitungsstruktur

E75 |Zentralwerkstatt Musterbau W. Hasler
E76 | FB Nichtmechanische Mechan. Laserstrahl- 1.04.78-28.02.81:
Aufzeichnung Ablenkung, ab 1978: Dr.H. Hesse
Dunnschichttechnologie Ab 1.03. 81:
Dr.G. Pasold
E77 | Abt. Kompaktbaugruppen Nacktchipmontage auf Ab 1984
Multichipmodule Dr.G. Dittmar

Wesentliche Arbeitsaufgaben

Das Ziel der Grindung eines eigenstandigen Technologiebereiches im Kombinat war,
den Uberleitungsprozess der im ZFT entwickelten Erzeugnisse an die inzwischen auf-
gebauten Betriebe des Kombinates mit den notwendigen neuen technologischen Ver-
fahren und technologischen Ausriistungen unter Verantwortung des Direktors des ZFT
zu gestalten und zu verantworten. Damit erfolgte die Uberleitung ohne andere Struk-
turgrenzen direkt vom ZFT an die zustandigen Produktionsbetriebe (die Technologien
wurden bis dahin vom ZFT Uber den Betrieb RAT bzw. Ingenieurbiro an die Produk-
tionsbetriebe Ubergeleitet).

Die Hauptaktivitaten bestanden eingangs in

Entwicklung neuer Priiftechnologien und Konstruktion der dazu gehérigen Ausrus-
tungen fur die im ZFT entwickelten Erzeugnisse

Entwicklung, Konstruktion und Bau spezieller technologischer Ausriistungen zur
Rationalisierung des Prod.-Prozesses ( z.B. Ringkernwickelautomat, Verdrah-
tungshalbautomat u.a.)

Entwicklung von Verfahren und Ausriistungen zur qualitativ hochwertigen und rati-
onellen Herstellung von bestiickten Leiterplatten.

- Entwicklung von Lot und Chemikalien zur maschinellen Létung und Reinigen der
bestiickten Leiterplatten auf der im Kombinat entwickelten Schwalll6ét- und
-waschmaschine.

Entwicklung und Bau der Ausristungen zur Bauelementevorbereitung bis zur Be-
stiickung und Reparatur.

Entwicklung und Erprobung von Verpackungslésungen fir die Erzeugnisse bei
LKW und Bahntransport

- Entwicklung von Technologien zum Einsatz von Plastmaterialien

Erarbeitung technologischer Konzeptionen flr perspektivische technologische Auf-
gaben

- Wahrnehmung der Funktion des Hauptkonsulenten fiir Standardtechnologien im
Bereich des Ministeriums E/E

Vertretung des Kombinates im Spezialistenrat Technologie (SS 12) des ESER
Musterbau fur die Erzeugnisse des ZFT

Dabei wurden die entwickelten technologischen Ausrustungen dem zustéandigen
Ministerium zur Nachnutzung in allen Betrieben angeboten.

Ein wesentlicher Punkt in der weiteren Entwicklung des Fachgebietes ist in der Griin-
dung von E76 durch Zufuihrung weiterer technologie-orientierter Kapazitaten des FG
Grundlagenforschung im Jahre 1978 zu sehen. Bei der Griindung des FG E9 im Jahre
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1985 wurden Mitarbeiter von E74 fur die Priftechnologie des 32-Bit-Rechners her-
ausgezogen.

Entwicklung ab 1987

Zur Konzentration weiterer Kréafte auf das Projekt 32 Bit-Rechner einerseits und zur
Starkung der Technologie im Kombinatsrahmen andererseits kam es mit Wirkung
01.04.87 zu gravierenden Veranderungen.

Es wurde das erweiterte Kleinfertigungszentrum Leiterplatten (KFZ) als StE E97
gebildet, bestehend dem KFZ Leiterplatten des Musterbaus und einer Abteilung
von E73 (Technologie zur Herstellung unbestlickter Leiterplatten)

Aus allen anderen Abteilungen des Musterbaus wurde die StE E45 formiert, d.h.
um die Fertigungsvorbereitung zu starken wurden im neuen Bereich E 4 die ver-
bliebenen Kapazitaten des Musterbaus (nunmehr StE E45) mit den Kapazitaten der
Fertigungsvorbereitung aus den Betriebsteilen Schreibmaschinenwerk und Werk
Bodenbacher Stral’e zusammengefasst.

Die weiteren verbliebenen Abteilungen von E 7 wurden mit den technologischen
Abteilungen der aufgeltsten StE RED/T zu einem neuen Bereich E 3 unter Leitung
von Dr. H. Hesse zusammengefihrt. Dieses neue Fachgebiet war wie folgt aufge-
stellt:

StE Name Vorherige StE Leiter

E3 Fachgebiet Fertigungs- und Dr.H. Hesse
Erzeugnistechnologie

E31 | Abt. Technologie Kombinat Uberleitung des RED/T

in das FG, per 01.02.89
zu RED/EE und E4
umgesetzt

E32 |FB Technologie Stammbetrieb Fertigungstechnologie
Rechentechnik (Objekt
Bodenbacher Str.)

FT Schreibtechnik
(Objekte Hamburger
Str. und Glashiitte)

E33 | FB Elektroniktechnologie Aus E72 tw.,E73, E76,
E77
E34 | Plastlabor E721

2.2.8.2 Zu den Hauptarbeitsrichtungen

Die Ergebnisse des vielgestaltigen Arbeitsfeldes von E7 kdnnen den folgenden Arbeits-
richtungen zugeordnet werden:

DURCHFUHRUNG TECHNOLOGISCHER GRUNDSATZUNTERSUCHUNGEN

Die Grundsatzuntersuchungen fir die Technologie elektronischer Baugruppen, z.B.
die Fertigung bestlickter Leiterplatten und deren Reparatur miindeten meistens ein
in die Entwicklung von Entwicklung von Mess-, Priuf- und Produktionseinrichtungen
(siehe Punkt 3.10 .)

Daneben erfolgte die Herausgabe technologischer Anleitungen z.B. die Techno-
logie fuir Kabelfertigung und Herstellung von Wickelgitern.

Wichtige Ergebnisse wurden auch auf dem Gebiet der Dinnschichttechnik ab-
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gehoben und bei der Entwicklung peripherer Speicher, bei den Thermodruckkopfen
und bei Kompaktbaugruppen eingesetzt.

Bei den mechanischen Technologien galt es, den Einsatz neuartiger Materialien
und deren Verbindungstechnologien fir die Geratemechanik (Geh&auseteile, Bau-
gruppen und Leiterplatten-Aufnahmen = &ul3ere und innere Gefaldteile) zu er-
schlieRen.

Beispiele:

+Einsatzmoglichkeiten von plastbeschichteten Blechen (Ekotal) im
Gefallbau

+Einsatz von feuerverzinkten Blechen anstelle galvanisch
verzinkter

+elektrische Schirmung von Gefaliteilen aus Polyurethan-Schaum
mittels ,Flammspritzen

+*Anwendung von Klebeverbindungen in der elektronischen
Gerétetechnik

Bei den Verpackungsmitteln standen die Konstruktion und der Test sowie neue
Technologien fur Transport und Lagerung der Erzeugnisse des ZFT aber auch teil-
weise fur solche der Kombinatsbetriebe an. 1980 wurde z.B. als Abschlussleistung
die ,Beliiftete Verpackung fur Erzeugnisse der Rechentechnik” verabschiedet und
1987/88 liefen die Vorarbeiten fir die Messgerateentwicklung fur Langzeittrans-
portiiberwachung (heute produziert bei SMT&Hybrid GmbH in Dresden-Weil3ig)

ANFERTIGUNG DER TECHNOLOGISCHEN BEGLEITDOKUMENTE FUR DIE
ENTWICKLUNGEN DES ZFT

Fiur alle Entwicklungen des ZFT waren die ,Technologischen Dokumente* fur die
Standardtechnologien und die Anforderungen an die spezifischen Technologien zu
erarbeiten. Dazu gehdrten auch Programme fir die Qualifizierung des Fertigungs-
personals.

ENTWICKLUNG TECHNOLOGIEINTENSIVER BAUGRUPPEN FUR FINALERZEUGNISSE

Als Beitrag dazu stand die Entwicklung von Thermo-Druckképfen im Vordergrund:
+1981: Technologie Thermodruckkopf in Dinnschichttechnik,
Ubergeleitet zum Blromaschinenwerk Sommerda (BWS) fur Einsatz im
Thermostreifendrucker TSD 16
+In den Folgejahren Ubergang von Glassubstraten zu Keramiksubstraten
zur Erhéhung der Druckgeschwindigkeit. Verfahrensentwicklung und ab
7/83 Pilotproduktion des TDK 40 fur BWS.

Daneben liefen ohne Produktionsiiberleitung die Entwicklungen
+Laser-Optik-Baugruppe fir schnellen Laserdrucker (1978 bis 1982)
+Optischer Druckkopf fur “langsamen Laserdrucker* LD20 mit 20

Seiten/min, 7 Muster im Jahre 1987
¢Lichtdruckmodul (LDM) zur Erzeugung der Lichtpunktreihe an der
Fototrommel mittels lichtemittierender Dioden (Labormuster 1986)

ENTWICKLUNG VON MESS-, PRUF- UND PRODUKTIONSEINRICHTUNGEN FUR DIE
FINALERZEUGNISSE VON ROBOTRON

Die Entwicklungen fiihrten zur Kleinserienproduktion im ZFT oder zur Uberleitung in die
Rationalisierungsmittelbetriebe.
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MUSTERBAU UND KLEINSERIENFERTIGUNG

Im Bereich Musterbau, im Kleinfertigungszentrum Leiterplatten und im Plast-Labor
wurden Leistungen erbracht fur

Labor- und Funktionsmuster
Marktaufbereitungsserien
Ausristungen flur Labors und Produktion

Herstellung von funktionsaquivalenten Kunststoffteilen vor Bereitstellung der Gro(3-
serienwerkzeuge auf der Grundlage von Schaumen von Polyurethan, Tiefziehen
von Plattenmaterial und Spritzgiel3en mittels Labormaschine und Primitivwerkzeu-
gen.

Sonderfertigungen gemaf Auflage fur Fremdbetriebe (z.B. Serie Laderegler fur
Tatra-Stral3enbahn)

Der jahrliche Ausstol3 des KFZ lag z.B. nach der Erweiterung 1986 (Ausbau mit
Importgeraten) bei 15.000 bis 25.000 Stick bei tber die Jahre steigenden Schwie-
rigkeitsgrad und Abmessungen (z.B. 1986: ca. 23.000 ELL und DKL, ca. 2200 MLL)
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